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See the notice on TED website

432100-2026 - Hange
Saksamaa – Elektriliste suuruste mõõtmise instrumendid – 200 mm Semi-Automatic RF Probe 
System for On-Wafer Measurements up to 250 GHz
OJ S 120/2026 25/06/2026
Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Asjad

1. Hankija

1.1.  Hankija
Ametlik nimi: IHP GmbH - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
E-posti aadress: vergabestelle@ihp-microelectronics.com
Hankija õiguslik vorm: Hankija subsideeritavat lepingut sõlmiv organisatsioon
Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1.  Menetlus
Pealkiri: 200 mm Semi-Automatic RF Probe System for On-Wafer Measurements up to 250 
GHz
Kirjeldus: 200 mm Semi-Automatic RF Probe System for On-Wafer Measurements up to 250 
GHz
Menetluse tunnus: d6a5e39f-5387-45d4-a3dc-d02f0083775a
Sisemine tunnus: IHP-2026-033
Menetluse liik: Avatud
Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 38341300 Elektriliste suuruste mõõtmise instrumendid
Täiendav liigitus (cpv): 38540000 Katse- ja mõõtemasinad ja -aparaadid

2.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Im Technologiepark 25  
Linn: Frankfurt (Oder)
Sihtnumber: 15236
Riik – jaotus (NUTS): Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt (DE403)
Riik: Saksamaa

2.1.4.  Üldine teave
Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXSTYYDYTWLEVST4# Die Vergabeunterlagen finden 
Sie auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg  Sie http://vergabemarktplatz.brandenburg.de
können sich gern freiwillig auf der Vergabeplattform Vergabemarktplatz Brandenburg 
registrieren und die Vergabeunterlagen dort herunterladen. Dies bietet Ihnen den Vorteil, dass 
Sie automatisch über Änderungen in den Vergabeunterlagen oder über Antworten auf Fragen 
zum Vergabeverfahren informiert werden. Fragen oder Auskünfte, die auf anderen 
Kommunikationswegen eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Registrieren Sie sich 
nicht, besteht eine entsprechende Holschuld, das heißt, Sie müssen sich selbstständig 
informieren, ob die Vergabeunterlagen zwischenzeitlich geändert wurden und ob wir 

https://ted.europa.eu/et/notice/-/detail/432100-2026
mailto:vergabestelle@ihp-microelectronics.com
http://vergabemarktplatz.brandenburg.de
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Bieterfragen zum Vergabeverfahren beantwortet haben. Wir weisen darauf hin, dass für das 
Stellen einer Frage zum Verfahren und für das Abgeben eines Angebotes und - sofern im 
konkreten Verfahren einschlägig - für das Einreichen eines Teilnahmeantrages oder für das 
Abgeben einer Interessenbestätigung ohnehin eine Registrierung unumgänglich ist 
insbesondere auch unter Betrachtung von Transparenz und Effizienz.
Õiguslik alus: 
Direktiiv 2014/24/EL
vgv -

2.1.6.  Kõrvaldamise alused
Väljajätmise aluste allikad: Teade
Ainult siseriiklikest kõrvalejätmise alustest tulenevate kohustuste rikkumine: 
Kuritegelikus ühenduses osalemine: 
Terroriakti toimepanek või terroristliku tegevusega seotud õigusrikkumised: 
Rahapesu või terrorismi rahastamine: 
Pettus: 
Korruptsioon: 
Laste tööjõu kasutamine ja muud inimkaubanduse vormid: 
Maksude tasumise kohustuse rikkumine: 
Sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustuse rikkumine: 
Keskkonnaõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: 
Sotsiaalõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: 
Tööõiguse valdkonnas kohaldatavate kohustuste täitmata jätmine: 
Maksejõuetus: 
Vara haldab likvideerija: 
Äritegevus on peatatud: 
Siseriikliku õiguse kohane samalaadne olukord, näiteks pankrot: 
Tõsine ametialane rikkumine: 
Konkurentsi moonutamise eesmärgil teiste ettevõtjatega sõlmitud kokkulepped: 
Hankemenetluses osalemisega kaasnev huvide konflikt: 
Otsene või kaude osalemine käesoleva hankemenetluse ettevalmistamisel: 
Ennetähtaegne lõpetamine, kahjutasu või võrreldavad sanktsioonid: 
Valeandmete esitamine, teabe esitamata jätmine, suutmatus nõutud dokumente esitada või 
selle menetluse kohta konfidentsiaalse teabe saamine: 

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0001
Pealkiri: 200 mm Semi-Automatic RF Probe System for On-Wafer Measurements up to 250 
GHz
Kirjeldus: - Semi-automated 200 mm probe system for on-wafer measurements - Integrated 
controlled dry atmosphere to prevent condensation and ice formation during measurements 
below ambient temperature - System design with a defined interface architecture enabling 
integration of optional thermal chucks through standardized mechanical, electrical, and 
software interfaces - Automatic wafer size recognition (150 mm, 200 mm wafers and individual 
dies down to 5 × 5 mm) - Precision XY stage: minimum travel range 310 × 310 mm, 
repeatability < 1.0 µm, accuracy < 2.0 µm - Precision Z stage: minimum travel range 30 mm, 
repeatability < 1.0 µm, accuracy < 2.0 µm - Theta axis: ±5°, resolution ? 0.0001° - Controlled 
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contact mechanism with repeatability ? 1 µm - Integrated vibration isolation and leveling table - 
Central operator console for control of all axes and system functions - Integrated keyboard and 
mouse tray - Power supply: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Sisemine tunnus: IHP-2026-033

5.1.1.  Eesmärk
Lepingu olemus: Asjad
Peamine liigitus (cpv): 38341300 Elektriliste suuruste mõõtmise instrumendid
Täiendav liigitus (cpv): 38540000 Katse- ja mõõtemasinad ja -aparaadid

5.1.2.  Lepingu täitmise koht
Postiaadress: Im Technologiepark 25  
Linn: Frankfurt (Oder)
Sihtnumber: 15236
Riik – jaotus (NUTS): Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt (DE403)
Riik: Saksamaa

5.1.3.  Eeldatav kestus
Muu kestus: Teadmata

5.1.6.  Üldine teave
Reserveeritud osalemine: 
Osalemine ei ole reserveeritud.
Tuleb esitada lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja nende kutsekvalifikatsioonid: Ei 
ole nõutud
Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest
Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah
See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd): jah
Lisateave: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:selbst#, 
#Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7.  Strateegilised hanked
Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9.  Kvalifitseerimistingimused
Valikukriteeriumide allikad: Teade
Kriteerium: Registreerimine äriregistris
Valikukriteeriumi kirjeldus: Eintragung in das Handelsregister (Mit dem Angebot; Mittels 
Eigenerklärung):

Kriteerium: Viited määratud tarnetele
Valikukriteeriumi kirjeldus: Referenzen (Mit dem Angebot; Mittels Eigenerklärung):

5.1.11.  Hankedokumendid
Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel
Lisateabe taotlemise tähtaeg: 16/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Hankedokumentide aadress: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/CXSTYYDYTWLEVST4/documents
Sihtotstarbeline teabevahetuskanal: 
URL: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSTYYDYTWLEVST4

5.1.12.  Hanke tingimused

https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSTYYDYTWLEVST4/documents
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSTYYDYTWLEVST4/documents
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSTYYDYTWLEVST4
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Esitamise tingimused: 
Elektrooniline esitamine: Nõutav
Esitamise aadress: https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice
/CXSTYYDYTWLEVST4
Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel
Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud
Variandid: Ei ole lubatud
Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-
Euroopa suveaeg
Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 60 Päevad
Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada: 
Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.
Lisateave: -
Lepingutingimused: 
Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: keine
E-arveldamine: Lubatud
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: jah
Kasutatakse elektroonilisi makseid: jah

5.1.15.  Vahendid
Raamleping: 
Ei kohaldata raamlepingut
Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta: 
Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16.  Lisateave, lepitus ja vaidlustus
Vaidlustusorgan: IHP GmbH - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum 
Ablauf der Frist der Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu 
rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von 10 
Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein 
Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des 
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu 
stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)). Die o. a. Fristen gelten 
nicht, wenn der Auftraggeber gemäß § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB den Auftrag ohne vorherige 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, 
ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist. Setzt sich ein Auftraggeber über die 
Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrages hinweg, indem er die Informations und 
Wartepflicht missachtet (§ 134 GWB) oder ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies 
aufgrund Gesetzes gestattet ist, kann die Unwirksamkeit nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrages, 
jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der 
Europäischen Union (§135 GWB).

https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSTYYDYTWLEVST4
https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSTYYDYTWLEVST4
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Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: IHP GmbH - Leibniz-Institut für 
innovative Mikroelektronik
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: IHP GmbH - Leibniz-Institut für innovative 
Mikroelektronik

8. Organisatsioonid

8.1.  ORG-0001
Ametlik nimi: IHP GmbH - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
Registreerimisnumber: DE138996546
Postiaadress: Im Technologiepark 25
Linn: Frankfurt (Oder)
Sihtnumber: 15236
Riik – jaotus (NUTS): Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt (DE403)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabestelle@ihp-microelectronics.com
Telefon: +49 3355625358
Internetiaadress: https://www.ihp-microelectronics.com/
Selle organisatsiooni rollid: 
Hankija
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1.  ORG-0002
Ametlik nimi: IHP GmbH - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
Registreerimisnumber: DE138996546
Postiaadress: Im Technologiepark 25
Linn: Frankfurt (Oder)
Sihtnumber: 15236
Riik – jaotus (NUTS): Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt (DE403)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: vergabestelle@ihp-microelectronics.com
Telefon: +49 3355625358
Internetiaadress: https://www.ihp-microelectronics.com/
Selle organisatsiooni rollid: 
Vaidlustusorgan

8.1.  ORG-0003
Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83
Linn: Bonn
Sihtnumber: 53119
Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Riik: Saksamaa
E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Selle organisatsiooni rollid: 
TED eSender

mailto:vergabestelle@ihp-microelectronics.com
https://www.ihp-microelectronics.com/
mailto:vergabestelle@ihp-microelectronics.com
https://www.ihp-microelectronics.com/
mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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Teave teate kohta

Teate tunnus/versioon: 6caea2c2-9538-475f-9f08-e59661c4366f  -  01
Vormi liik: Hange
Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord
Teate alaliik: 16
Teate saatmise kuupäev: 23/06/2026 13:41:41 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa 
suveaeg
Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel
Teate avaldamise number: 432100-2026
ELT S väljaande number: 120/2026
Avaldamise kuupäev: 25/06/2026
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